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Resumen

El Grupo de Sintesis y Procesado de Materiales de la Universidad Carlos Ill de Madrid tiene una
experiencia dilatada en la tecnologia de Moldeo por Inyeccién de Polvos (PIM). La ventaja
fundamental de la tecnologia es la fabricacion de piezas de pequefio tamafio y forma complicada
gue no se pueden obtener mediante tecnologias convencionales de fabricacion. Nuestro grupo
ha desarrollado de forma satisfactoria, y en colaboracidn con diversas empresas, varios sistemas
ligantes para la obtencion de piezas metdlicas y ceramicas, a partir de polvos desde escala nano
a micrométrica. Se busca colaboracion con empresas de fabricacién de piezas metdlicas,
cerdmicas o plasticas, de sectores diferentes sectores industriales (automdévil, aeronautico,
electrénico...) que deseen incorporar esta tecnologia de produccion.
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Aspectos innovadores

La tecnologia es conocida y utilizada por empresas de fabricacion de piezas ceramicas vy
metalicas. El gran problema de las pocas empresas que utilizan esta tecnologia es la utilizacién
de un “feedstock” (mezcla polimero y polvo) bajo patente, que resulta excesivamente caro.
Ademas, no siempre es posible fabricar piezas de cualquier material puesto que sélo existen
unos pocos “feedstock” comerciales. Los aspectos innovadores que se ofrecen son la posibilidad
de desarrollar “feedstock” con polvos cerdmicos y metdlicos diferentes y con distintas
caracteristicas morfoldgicas y superficiales.

Ventajas competitivas

El desarrollo de sistemas ligantes no sujetos a patentes permite una considerable reduccion de
coste respecto a los “feedstock” comerciales. Ademas permite poder aplicar esta tecnologia a
una amplia gama de materiales metalicos y ceramicos.

Grado de desarrollo: En fase de desarrollo.

Propiedad Industrial e Intelectual: Secreto industrial.

Actualmente las empresas para las que hemos trabajado han preferido no patentar el desarrollo
de la tecnologia.
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